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ARIUS 13580-27
ordinateur tout-en-un



Personnalisés selon vos exigences

Propulsés par la dernière génération de processeurs CoreMC d’Intel®, 
nos ordinateurs et micro PC commerciaux peuvent être personnalisés 
exactement selon vos exigences. Nous comprenons que vous ayez besoin 
de systèmes écoénergétiques qui respectent votre budget, qui offrent une 
fiabilité supérieure et accélèrent l’exécution de vos tâches quotidiennes. 

Tout-en-un flexible pour utilisation commeriale et 
industrielle

L’Arius 13580 n’est pas un poids plume en matière de performances, 
puisqu’il est équipé du dernier processeur Intel® Core™ de 13e génération. 
Il peut être spécifié dans une variété de combinaisons multi-stockage, y 
compris un SSD PCIe® Gen 3 rapide pour des temps de démarrage et de 
chargement d’applis rapides. 

Boitier mince, belle apparence

Élégant et mince, il ajoute de l’élégance et du style au bureau, à la maison 
et à l’environnement d’étude et de jeu. 

Support ajustable, conception de surfaces entièrement 
incurvées

Le support peut être réglé manuellement en trois positions, haut/bas et 
de -5 à 25 degrés avant/arrière.

APERÇU
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Parfait pour

ARIUS 13580-27

	› Éducation
	› Bureau à la maison
	› Utilisation commerciale et 

industrielle
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ARIUS 13580-27SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format Tout-en-Un dans un moniteur de 27 pouces

Jeu de puces H610 ou Q670

Processeur Core™ i3, i5 ou i7 d’Intel®, 12e,13e ou 14e génération (cTDP 35 W), en conditionnement 
LGA1700

Mémoire Jusqu’à 64 Go (H610 : DIMM DDR4-3200 MT/s) (Q670 : SODIMM DDR5, 5600 MT/s) (2 fentes)

Écran 27 pouces 1080p (1920 x 1080) ajustable en hauteur, inclinable

Stockage Q670 et H610 : 1 fente M.2, clé M, type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4)
H610 : 1 fente M.2, clé M, type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2) 
H610 : 4 ports SATA 6 Gb/s
Q670 : 4 ports SATA 6,0 Gb/s prise en charge de RAID 0, 1, 5 10
1 baie de DVD mince pour lecteur optique en option (côté gauche)*
* La baie pour disque dur de 2,5’’ ne supporte qu’une hauteur de 7 mm

Réseau sans fil 1 fente M.2 avec clé E, pour les dispositifs WiFi (interfaces PCIe et CNVi) 
WiFi 6E en option, Bluetooth 5.2

Réseau Q670 : Contrôleurs 2,5 Gigabits, i225LM et 1 Gigabit I210T d’Intel®
H610 : Contrôleur de réseau 1 Gigabit

Vidéo Graphiques UHD 770 d’Intel®

TPM Embase TPM pour ajout d’un module TPM

Ports d’E/S côté gauche 1 port USB 3.2 gén. 2 type A
1 port USB 3.2 gén. 2 type C
1 fente pour lecteur multimédia

Ports d’E/S sous le 
moniteur

2 ports HDMI
1 prise audio combo
1 fente Kensington
Q670: 3 ports USB 3.2 gén. 2, 2 de type A et 1 de type C
           1 port USB 3.2 gén. 1 de type A
           4 ports USB 2.0 
           1 port série 1 (RS232/422/485)
           3 ports DisplayPort 1.4
           1 port HDMI 2.0
           1 port RJ45 2,5 Gb et 1 port RJ45 1 Gb
           2 prises audio
           2 ports PS/2
H610 : 2 ports USB 3.2 gén. 1 type A
            2 ports USB 2.0 
            4 ports SATA 6,0 Gb/s
            ports VGA, DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1
           1 port RJ45
           ports audio (3 + 2)
           2 ports PS/2

Webcaméra 500 W (5,0 Mpx) incluse avec double microphone, dissimulable haut/bas

Audio 2 haut-parleurs de 3 W intégés

Dimensions (L x H x P)  Sans support : 614 x 370 x 89 mm      Avec support : 614 x 485 x 133 mm

Bloc d’alimentation Interne flex 1U 200 W 

Lecteur de média Lecteur de média SD inclus

Accessoires Clavier et souris

Caractéristiques
de sécurité

Détecteur d’intrusion du boitier en option 
Utilitaires de gestion des capacités antifraude de l’UEFI/du BIOS intégrés
Utilitaires de gestion pour le pré-démarrage et la mise en place de 
l’authentification multifactorielle intégré
Module TPM 2.0 en option

Gestion du système Fureteur DMI LANDesk Client Manager
Le BIOS peut être mis à niveau depuis un disque dur ou un réseau
Conforme aux normes CIM, SMBIOS, DEN, WBEM et ASF, dernières versions
Système de contrôle du matériel conforme à la norme DMI 2.0
Prise en charge des fonctions d’administration WfM d’Intel®

Certifications  BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI



AVANTAGES
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Pourquoi choisir Hypertec ?

Nous travaillons avec les meilleurs partenaires en matière de logiciels, de matériel,
de stockage et d’infonuagique afin de vous amener là où vous devez être plus
rapidement et plus efficacement.

Expertise interne et
produits de haute performance

Grâce à notre expertise en ingénierie interne, nos
produits CIARA offrent des solutions matérielles de
haute performance adaptées à toutes les charges de
travail.

Principaux partenariats
matériels et logiciels

Nos solides partenariats en matière de matériel avec
Intel®, AMD et NVIDIA® et les principaux leaders en
matière de logiciels comme Autodesk, Colorfront et
Chaos nous permettent de fournir des solutions de
pointe.

Options de financement
accessibles

Nous disposons de différentes options de
financement pour l’Amérique du Nord, et nous vous
aidons à répondre à vos exigences en matière de
crédit pour les besoins spécifiques de votre projet.

Équipe d’assistance et
de conseil spécialisée

Notre équipe de vétérans a plus de 20 ans
d’expérience de travail avec les leaders du secteur.
Vous pouvez compter sur notre équipe pour vous
soutenir à chaque étape de votre projet.

Infrastructure infonuagique optimisée
en fonction des performances

Nous proposons une infrastructure infonuagique
fiable, sécurisée et personnalisée pour les charges
de travail et les applications les plus exigeantes, à un
prix équilibré.

Solutions durables pour le matériel et
les centres de données

Nous construisons et intégrons du matériel de centre
de données durable personnalisé et des solutions
de refroidissement par immersion qui vous aident à
réduire vos dépenses d’exploitation et en capital.



La solution
Hypertec à 360°

Nous proposons une solution complète à 360°. 
Il ne vous reste plus qu’à vous asseoir et à 
profiter de tous les avantages durables sans 
vous casser la tête et à économiser sur les 
coûts d’exploitation et d’investissement. Nos 
services professionnels améliorent votre
parcours informatique en réduisant le temps, 
le CTP, les efforts et les ressources.

©2026 Groupe Hypertec Inc. Tous les droits sont réservés. «Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro et Xeon sont des marques d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et / ou d’autres pays.» Toutes les
autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leur détenteur respectif. Ce document est uniquement à titre informatif. Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. 26/04/21

En savoir plus

SERVICES

Vous voulez en savoir plus ou besoin d’aide ?

	› Contactez les ventes
	› Solutions de refroidissement par immersion
	› Services infonuagiques Hypertec
	› Centre d’assistance Hypertec
	› Services de soutien et garantie
	› Durabilité

Garantie limitée
La garantie matérielle comprend un an, pièces et main d’oeuvre, avec retour à Hypertec USA ou Canada. Les clients peuvent acheter une garantie prolongée jusqu’à 5 ans sur les pièces et la main
d’oeuvre avec différents niveaux de soutien. Pour de plus d’informations concernant la garantie limitée mondiale et le soutien technique, veuillez visiter :
https://hypertec.com/fr/politique-services-soutien/
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Montage en
usine

Planification
d’installation

Connexion de
composant

Réglages du BIOS et
micrologiciel

Déballage de
nouveaux systèmes

Connexion de 
périphérique réseau

Installation du logiciel
et du SE

Installation
sur site

Garantie
globale

Image du
client

Connexion réseau et
alimentation

Conseils en matière de 
flux de travail et

de pipeline


